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Seco compie 30 anni e da sem-
pre si propone come punto di
riferimento capace di soddisfa-
re, se non addirittura anticipare,
le necessità dei propri clienti,
che si possono riassumere in
due semplici concetti: disponibi-
lità di soluzioni innovative e tec-
nologicamente avanzate e ridu-
zione del time-to-market. A que-
ste se ne è aggiunta una terza,
che nel difficile contesto attuale
sta assumendo sempre più
importanza: il basso costo. 
In occasione dell’anniversario,
Seco ha cambiato look rinno-
vando simbolo e sito Web, e
mantenendo al contempo ben
saldi i suoi punti di forza, che la
vedono in una posizione di
primo piano nel panorama
europeo dei produttori di solu-
zioni embedded. 
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